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Markowska zgodność i kopuły

dla warunkowych łańcuchów Markowa

Modelowanie zależności pomiędzy procesami stochastycznymi jest bardzo ważnym
problemem pojawiającym się między innymi w matematyce finansowej. Od pewne-
go czasu rozwijamy teorię tzw. Markowskich zgodności i Markowskich kopuł jako
metody modelowania zależności pomiędzy procesami stochastycznymi. W tym ko-
munikacie przedstawimy nasze ostatnie wyniki w tej teorii dotyczące warunkowych
łańcuchów Markowa (CMC). Zajmiemy się problemem istnienia i konstrukcji wielowy-
miarowych warunkowych łańcuchów Markowa (CMC), których współrzędne są (jed-
nowymiarowymi) warunkowymi łańcuchami Markowa o zadanych rozkładach cha-
rakteryzowanych poprzez proces macierzy intensywności. Podamy warunki wystar-
czające i konieczne na to, aby współrzędna Xk wielowymiarowego CMC, powiedzmy
X = (X1, . . . ,XN ), była CMC w filtracji X — własność, która bywa nazywana sil-
ną Markowską zgodnością X względem Xk. Ta charakteryzacja jest udowodniona
poprzez analizę semimartyngałowej struktury CMC.

Ponadto wprowadzimy pojęcie silnej Markowskiej kopuły oraz przedstawimy je-
go związek z silną Markowską zgodnością. Silna Markowska kopula jest w pewnym
sensie dynamicznym odpowiednikiem klasycznego pojęcia kopuły z rachunku praw-
dopodobieństwa.

Referat jest oparty na najnowszych wspólnych wynikach zawartych w pracach [1]
oraz [2].
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